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1 系统概述

1.1 芯片简介

NVC 系列语音芯片一款适合工厂量产型的工业级OTP 语音芯片。它具有成本低，性能稳定，

音质高，控制方便，电路简单等诸多显著优点。NVC 的推出，以近似于当前业界掩膜的价格，但无

最小量的限制，弥补了目前产业界的一个不足，适合低成本快速投产，最快仅需一天即可出货。

NVC 是一款性能稳定的语音芯片，无需任何外围电路，在极其恶劣的噪声环境下都可正常工

作，它具有宽泛的耐温和耐压范围，正常工作范围宽达 2.0V~5.0V，弥补了目前市面上语音芯片抗

干扰能力较差的缺陷。

NVC 系列语音芯片有一组 PWM 输出口，可以直推 0.5w 喇叭，音质清晰。内置 LVR 复位，无需外

加复位电路。内置精确的内阻频率振动器（最大仅+-1%的误差），无需外接电阻。NVC 一个很明显

的优势是OTP 烧录程式可以和MASK 掩膜无缝对接，也就是说，产品前期试产阶段用户可以 OTP 试

产，试产成功后进入大规模生产时，可以直接按 OTP 样品投产 MASK 掩膜以降低成本，客户无需二

次确认样品。

NVC 系列语音芯片具有多种按键触发方式，且可以输出多种形式的电平信号，可以设定按语

音的起伏节奏变化。另外 NVC 支持主控 MCU 一线串口控制、二线串口控制和按键控制，可以

任意控制多段语音触发。

NVC 系列语音芯片具有多种实用的封装形式：DIP8、SOP8、COB 等，外围电路仅需一电源

耦合电容即可，工作稳定，宽泛的工作电压，超低的待机功耗以及宽耐温性能都使 NVC 系列语音芯

片在广泛的应用领域中拥有一流的性价比优势。

1.2 芯片语音长度选型

芯片型号 电压范围 静态电流 语音长度 采样范围 放音方式 封装形式

NV020C 2.0V~5.0V <5uA 20 秒（6K） 6K~44.1K PWM/DAC SOP 8

NV040C 2.0V~5.0V <5uA 40 秒（6K） 6K~44.1K PWM/DAC SOP 8

NV080C 2.0V~5.0V <5uA 80 秒（6K） 6K~44.1K PWM/DAC SOP 8

NV170C 2.0V~5.0V <5uA 170 秒（6K） 6K~44.1K PWM/DAC SOP 8
备注：1、语音长度全部基于 6K 采样率计算的，一般应用中采样率是大于 8K 的，所以语音长度仅作参考。

2、封装以及对应库存，请咨询销售员。
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1.3 功能特性

█ 电源管理

● 支持 DC 2.0V 至 5.0V 电压供电，典型供电为 3.3V

● 简洁的电源电路，最少只需要一个 224 耦合电容即可

█ 工作电流

● 静态电流<5uA(@3.3V)

● 工作电流<200mA(@3.3V)

█ 内置一组 PWM 输出器，可直推 0.5 喇叭，支持 DAC 输出，可外接功放

█ 支持 BUSY 状态输出

█ 语音时长 20 秒、40 秒、80 秒、170 秒

█ 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式摆选择（边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按

键播放）

█ 简单方便的一线 MCU 串口以及两线 MCU 串口控制方式

█ OTP 存储格式，生产周期快，最快仅需一天，下单无最小量限制

█ 音质优美、性能稳定、物美价廉

█ 内置 LVR 自动复位电路，保证芯片正常工作

1.4 芯片应用范围
NVC 系列语音芯片可用于各种语音提示的场合，例如：血压计、考勤机、血糖仪、医疗器械、按摩器、

足浴盆、门铃提示器，语音玩具，语音报警器，智能锁汽车电子，小家电 ，工艺礼品 等等。

mailto:●静态电流<5uA(@3.3V
mailto:工作电流<200mA(@3.3V)


 广州九芯电子工作单
工程编号： N23090604C 公司名称： 充电插座公版

九芯工程负责人： 沈工 业务负责人：

语音负责人 殷工 采样率 8KHz

制单时间： 23-09-01 预计完成时间：

控制方式： 一线串口 校验码： 0F7B62

芯片型号： NV080C-Q 封装形式： SOP8

喇叭参数： 0.5W,8欧，5cm 语音输出方式： PWM

SLEEP： Y BUSY: L

特殊功能要求 F666F6的音频用Q版做一次

语音的控制要求： 要时序这些都一样，做好录个视频

地址 数据 语音内容 备注

00H 1 零

01H 2 一
02H 3 二
03H 4 三
04H 5 四
05H 6 五
06H 7 六
07H 8 七
08H 9 八
09H 10 九
0AH 11 十
0BH 12 百
0CH 13 元
0DH 14 充值成功，卡内余额
0EH 15 充值失败
0FH 16 千
10H 17 请将卡片放置在刷卡区至充值完成
11H 18 请选择支付方式
12H 19 支付成功
13H 20 欢迎使用智能交流电源管理系统
14H 21 请检查您的充电器是否连接
15H 22 1号
16H 23 2号
17H 24 3号
18H 25 4号
19H 26 5号
1AH 27 6号
1BH 28 7号
1CH 29 8号
1DH 30 9号
1EH 31 10号
1FH 32 插座已开始供电
20H 33 插座已断开
21H 34 余额不足，请充值
22H 35 设备已被锁定，请联系管理员
23H 36 请稍候
24H 37 设备功率过大，已断开连接
25H 38 返费成功
1
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2 管脚说明

2.1 管脚排列

NV020C、NV040C、NV080C、NV170C

2.2 管脚说明

NV020C、NV040C、NV080C、NV170C 管脚对应表

封装引脚 引脚标号 简述 功能描述

1 PA0 IO 口 可编程输入/输出端口，Busy 忙信号输出

2 PA1 IO 口 可编程输入/输出端口，二线串口时钟输入

3 PA2 IO 口 可编程输入/输出端口，一线串口输入端，

二线串口数据输入

4 PWM1/DAC 喇叭 数字 PWM 输出 1/DAC 输出引脚

5 PWM2 喇叭 数字 PWM 输出 2

6 VDD 电源 电源输入

7 GND 地 接地输入

8 PB0/VPP IO 口 可编程输入/输出端口
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3 芯片架构

3.1 芯片架构图

3.2 芯片电源管理

芯片电压范围为 DC2.0V~5.0V,供电电流不小于 250mA。靠近 VDD 与 GND 中间需要一个 224 的耦

合电容和一个电解电容，电解电容不小于 100uF。芯片播放结束后会自动进入低功耗待机模式。

4 电器参数及环境极限绝对系数

4.1 极限参数

Parneters Symbol Value Unit

VDD~GND 电源输入 Vdd -0.5 to 5.5 V

Vin 电源输入 Vin GND-0.3 to Vcc+0.3 V

工作温度 Top -20 to +85 ℃

存储温度 Tst -40 to +125 ℃
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4.2 直流特性
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5 芯片典型应用电路

5.1 PWM 输出应用电路

备注：PWM 可以直推 0.5W 的喇叭，224P 电容尽量靠近 NVC 语音芯片。

5.2 DAC 输出应用电路

备注：PA0 为 Busy 忙信号控制输出，可以用来控制功放 MUTE 引脚。如需要外接功放，请考虑功放启动时间与 BUSY 信

号延迟时间，否则可能造成第一个字或较短音频播放不出来的情况，有以下处理方法供参考（告知业务员，在每段音频前面

甽适当静音；）
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6 控制模式

NVC 系列语音芯片具有丰富的控制方式，它分为按键控制模式和 MCU 一线串口控制模式、二线串口

控制。其中按键控制模组分为 ON/OFF 控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平

非保持触发、DOWN 下一曲、随机段触发，按键模式默认低电平有效。控制模式在出厂前配置好，用户只

能选择单一的控制模式。当出厂前选择配置的是一线串口模式，那么 MCU 只能通过一线串口控制 NVC 语

音芯片，其它近身方式无效。同时支持用户程序定制各种特殊功能。语音芯片上电初始化时间为 20ms，

建议上电 20ms 后再给语音芯片发指令，小于这个时间芯片会接收不到指令。

6.1 按键控制模式

所定义的管脚可以直接触发芯片放音，即每一个管脚可控制播放一优语音，每个开关的触发方式可单独

设置，按键控制模式的防抖动时间为 17ms。

6.1.1 端口的分配

封装形式 管脚

PA0 PA1 PA2 --- --- --- --- PB0

SOP8 K1 K2 K3 --- --- --- --- K4

备注：每个开关的控制方式都可以单独设定，具体触发方式请参阅“触发时序图”。

6.1.2 触发时序图

A、边沿可重复触发

B、电平触发
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C、电平循环触发

D、可打断触发

E、不可打断触发

6.2 MCU 一线串口控制

MCU 一线串口控制是指主控 MCU 通过 DATA 数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止，时序采用

下列时序。

6.2.1 端口的分配

封装形式 管脚

PA0 PA1 PA2 --- --- --- --- PB0

SOP8 BUSY --- DATA --- --- --- --- ---

6.2.2 数据与语音的对应关系

可支持 223 段声音以及命令的发送，语音地址发送和命令发送格式是一样的，发送之间相互独立。
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一线串 功能

00H 播放第 1 段语音

01H 播放第 2 段语音

. .

XXH 播放第 N 段语音

. .

DFH 播放第 223 段语音

E0H~E7H 控制 8 级音量，E0 音量最小，E7 音量最大，默认最大

F2H 循环指令，播放时发此指令循环该段语音

FEH 停止播放

6.2.3 一线串口时序图

SDA 为数据数据发送端口，发送语音地址。先发送低位，发码前发头码拉低 4ms~8ms，下图范例发送

的是 89H。时序范围为 300us:800us 到 1ms:3ms 之间。建议参考时序 400us:1200us；频繁发送时，数

据与数据之间大于 100ms 间隔，BUSY 是语音播放忙信号，用户可以根据情况是否使用，上电需要等待

20ms 后才可以给语音芯片发码。

备注：多条指令连续发送的时候，检测到忙信号变高后，先延时 50~100ms 在发送一下条指令，以避免因

为处理未完成导致丢失某段语音。
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6.2.4 程序范例（MCU：PIC16F57 晶振：4MHz）

Sda=0;

Wait(300); /*>2ms*/

For(i=0;i<8;i++)

{

Sda=1;

If(addr&1)

{

Wait(15); /*>2400us*/

Sda=0;

Wait(5); /*>800us*/

}

Else

{

Wait(5); /*>800us*/

Sda=0;

Wait(15); /*>2400us*/

}

Addr>>=1; /*>地址值右移一位*/

}

Sda=1;

6.3 MCU 二线串口控制

MCU 二线串口控制是指令主控 MCU 通过 SDA 数据线和 CLK 时钟线来控制任意一段语音的触发播放

及停止，时序采用下列时序。

6.3.1 端口的分配

封装形式 管脚

PA0 PA1 PA2 --- --- --- --- PB0

SOP8 BUSY CLK SDA --- --- --- --- ---
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6.3.2 数据与语音的对应关系

可支持 223 段声音以及命令的发送，语音地址发送和命令发送格式是一样的，发送之间相互独立。
一线串 功能

00H 播放第 1 段语音

01H 播放第 2 段语音

. .

XXH 播放第 N 段语音

. .

DFH 播放第 223 段语音

E0H~E7H 控制 8级音量，E0 音量最小，E7 音量最大，默认最大

F2H 循环指令，播放时发此指令循环该段语音

FEH 停止播放

6.3.3 二线串口时序图

二线串口一共占用 2 个 IO 端口，一个是 CLK 时钟信号，一个是 SDA 数据信号，头码为 4ms~8ms 之间，

单个 bit 时钟周期为 200us~1320us 之间，建议单个 bit 时钟周期为 400us 比较稳定，特殊要求需要更快

时序的请联系厂家定制，在上升沿收码，收码为收低位，一个完整的数据为 1byte，CLK 和 SDA 非收码状

态下为高电平。

备注：指令连续发送的时候，检测到忙信号变高后，先延时 50~100ms 在发送一下条指令，以避免因为处

理未完成导致丢失某段语音。
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6.3.4 程序范例（MCU：PIC16F57 晶振：4MHz）

clk=0; /*>时钟口拉低*/

delay(200); /*>延时>4ms*/

for(i=0;i<8;i++)

{

if(addr&0x01) sda=1; /*>addr 为待发数据*/

Else

sda=0;

Clk=0;

Delay(50); /*>延时大于 500us*/

Clk=1;

Delay(50);

Addr>>=1; /*>地址值右移一位*/

}

Sda=1;
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7 SMT 贴片温度曲线图

备注：SMT 回流焊温度禁止超过 250°C。
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8 封装及引脚配置

9芯片标识规则

N V XXX C
代号 说明

N 品牌代码

V 语音系列

XXX

020 20秒

040 40秒

080 80秒

170 170秒

C 芯片系列
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10 包装与运输

10.1 包装
NVC 系列芯片采用防静电防潮真空包装。

10.2 ESD 防护
请注意在芯片运输和生产过程中防静电和防潮

CAUTION! ESD SENSITIVE DEVICE!

请注意使用、包装和运输过程中的静电防护！

11 文件更新记录

版本 修订说明 日期

V2.0 修改部分电压参数 2022.05.11

V2.1 添加 NV170C 型号芯片 2022.12.09
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12 联系方式

13 免责声

 

明

本公司有能保留任何时候在不事先声明的情况下对相关文档的修改权力。
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